














 广州九芯电子工作单
工程编号： N23051201D 公司名称： 公版样品

工程负责人： 沈工 业务负责人： 胥工

制单时间： 2023-05-10 预计完成时间：

控制方式： 一线串口 校验码： 731C-5B9C-C013

芯片型号： NV040DS 封装形式： SOP8

喇叭参数： 0.5W 8欧姆 直径2cm 语音输出方式： PWM

SLEEP： Y BUSY: L

特殊功能要求 5个芯片一个测试版

地址 数据 语音内容 备注

00H 1 “门铃声-叮咚”.wav

01H 2 0.3秒滴.wav
02H 3 06-滴水按键音.wav
03H 4 6.按键.wav
04H 5 门铃声-叮咚 (2).wav
05H 6 哇唔哇唔报警.wav
06H 7 现在温度
07H 8 摄氏度
08H 9 金额
09H 10 元
0AH 11 点
0BH 12 1
0CH 13 2
0DH 14 3
0EH 15 4
0FH 16 5
10H 17 6
11H 18 7
12H 19 8
13H 20 9
14H 21 拾
15H 22 百
16H 23 仟
17H 24 万
18H 25 欢迎使用我公司产品
19H 26 谢谢使用
1AH 27
1BH 28
1CH 29
1DH 30
1EH 31
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13联系方式
工厂地址：广州市增城区太平洋工业区七路24号B栋4楼

14免责声明

1 开发预备知识

产品将提供尽可能全面的开发模版、驱动程序及其应用说明文档以方便用户使用；但也需要用户熟悉
自己设计产品所采用的硬件平台及相关 C 语言以及编程知识。

2 产品功能一致性
我司产品在单独工作情况下稳定正常，在集成方案中要注意保持其相对独立性，做好防护、隔离，减
少干扰。

3 EMI 和 EMC
芯片机械结构决定了其 EMI 性能必然与一体化电路设计有所差异。芯片的 EMI 能满足绝大部
分应用场合，用户如有特殊要求，必须事先与我们协商。
芯片的 EMC 性能与用户底板的设计密切相关，尤其是电源电路、I/O 隔离、复位电路，用户在
设计底板时必须充分考虑以上因素。我们将努力完善芯片的电磁兼容特性，但不对用户最终应用产
品 EMC 性能提供任何保证。

4 修改文档的权力
本公司有能保留任何时候在不事先声明的情况下对相关文档的修改权力

5 ESD 静电放电保护
产品部分元器件内置 ESD 保护电路，但在使用环境恶劣的场合，依然建议用户在设计底板时提
供 ESD 保护措施，特别是电源与 IO 设计，以保证产品的稳定运行，安装产品为确保安全请先将积
累在身体上的静电释放，例如佩戴可靠接地的静电环，触摸接入大地的自来水管等。


